
クロージングパネル 
［本音で語ろう，大学と組込み産業のニーズのズレと，うまくやるコツ］ 

 

産業界と大学それぞれの立場から組込みシステムの研究・開発における課題・問題点を洗い出し、マッチング・解

決策について議論を行います．大学と企業との共同研究において，それぞれの要望を本音で語り合います． 
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